
O-リジタルへようこそ
PCB設計、PCB製作、PCBアセンブリ（PCBA）を含むEMSサプライチェーンでの一流のソリューションパートナー（PCBA）。 。我々は、Quick Turn Prototype
から中程度の量産をサポートできます。

一般的に、私たちのグローバルな顧客は私たちのサービスに非常に感銘を受けています：迅速な対応、競争力のある価格と品質のコミットメント。より価値のある技術サービスと全体的な解決策は進
む方法です。

将来を見据えて、O-リーディングは常にエレクトロニクス製造技術のイノベーションと開発に集中し、PCB＆PCBAワンストップサービスに永続的な取り組みを行い、一流のサービスを提供し、
お客様にとってより多くの価値を生み出します。PCBアセンブリメーカー中国

製品説明
素早い詳細

PCB P / N. CD539
レイヤーカウント 2.l
材料 FR-4 TG130
ボードTHK. 0.8mm
銅音 2/2oz
最小の穴のサイズ 0.5mm
穴の数（PC） 477
線w / s 12/12mil
インピーダンス制御y / n（トル％） n
表面仕上げg HASL-LF
はんだマスクシルクスクリーン 白/ n / A.
シングルボードサイズ DIM X（mm）：301; Dim Y（mm）：75.8
panel panel DIM X（mm）：320; DIM y（mm）：240; UPSのいいえ：3
特殊：剥離可能マスク n
ルーティング/パンチング CNC

生産能力
16年プロのOEM PCBボード製造（PCBレイアウトメーカー中国）

アイテム
2014. 2015年〜2016年 2017年〜2018年

音量 サンプル 音量 サンプル 音量 サンプル
レイヤーカウント 32. 42 38. 44 42 48

最小線/空間（μm） 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
最小ドリル穴径（mm） 0.15. 0.10 0.15. 0.10 0.15. 0.10
PTHのアスペクト比 14：1 16：1 16：1 18：1 18：1 20：1
N + C + N. 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6

任意のレイヤーインターコネク
ション 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6

板充填 はい - はい - はい -

https://www.o-leading.com/jp/products/Multilayer-board-manufacturer-china-PCB-Assembly-manufacturer-china-GLOBAL-SUCCESS-PCB-supplier.html
https://www.o-leading.com/jp/products/PCB-layout-manufacturer-china-PCB-Assembly-manufacturer-china.html


分。コアの厚さ（銅を除外）
（μm） 50. 40 40 30. 40 30.

分。レーザードリル径（μm） 75 65 65 50. 50. 40
埋め込み穴/積み上げによる経由 はい - はい - はい -

材料 FR4、メグロン、ネルコ、ロジャース、重い銅など
組み込みコンデンサPCB はい - はい - はい -

表面プロセス 鉛フリー、ENIG、OSP、液浸銀、液浸錫、フラッシュゴールド、ゴールドフィンガーメッキ、選択的ハードゴールドメッキ、剥離可能なソルダー
マスク、カーボンインク

携帯電話のPCBサプライヤー中国

私たちのチーム

https://www.o-leading.com/jp/products/Double-Side-PCB-manufacturer-china-Mobile-Phone-PCB-supplier-china-Impedance-PCB-manufacturer-china.html






認証







包装＆配達



プロセス機能
PCB制作機能
レイヤ数：1LAYER-32LAYER
完成した銅の厚さ：1 / 3oz-12oz
最小線幅/間隔内部：3.0mil / 3.0ml
最小線幅/間隔外部：4.0mil / 4.0mil
最大アスペクト比：10：1
ボードの厚さ：0.2mm-5.0mm
最大パネルサイズ（インチ）：635 * 1500mm
最低ドリル穴のサイズ：4mil
ピアトホールトレランス：+/- 3mil
BIIND / BRIED VIAS（AIIタイプ）：はい
介入（導電性、非導電性）：はい
基材：FR-4、FR-4High Tg。ハロゲンフリー素材、ロジャース、アルミニウムベース、ポリイミド、
重い銅
表面仕上げ：HASL、OSP、ENIG、HAL-LF、LMMフォーズシルバー、Lmmersion Tin、金の指、カーボンインク

SMT制作機能



PCB材質：FR-4、CEM-1、CEM-3、アルミニウム系ボード
最大PCBサイズ：510x460mm
最小PCBサイズ：50×50mm
PCBの厚さ：0.5mm-4.5mm
ボードの厚さ：0.5~4mm
最小部品サイズ：0201
標準チップサイズコンポーネント：0603以上
コンポーネント最大高さ：15mm
最小リードピッチ：0.3mm
最小BGAボールピッチ：0.4mm
プレースメント精度：+/- 0.03mm


